
Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG,. 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés
Cette PN requis 10% d'impédance, 8mil laser Drill, POFV, empilés via, laser Blind via perceuse à
travers 6mil diélectrique et plug and placage Flat via

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a
placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche





Compagnie de circuit imprimé nue

https://www.o-leading.com/fr/news/Four-special-plating-methods-for-circuit-boards.html

